
 

「JPCA Show 2016プリント配線板技術展」出展のお知らせ 

～新たな BT材料、微細配線向け薬液などを展示～ 
 

 
2016年 5月 24日 

 

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田区、社長：倉井敏磨）は、6 月 1～3 日に開催さ

れる「JPCA Show 2016」に、電子材料および微細配線向け薬液を出展いたします。 

 

半導体パッケージ用 BT 材料につきましては開発品を出展いたします。その他、高速高周波対

応マザーボード用材料、メカニカルドリリング用エントリーシートや、微細回路パターン向け薬

液も出展いたしますので、ご来場の際には是非当社ブースにお立ち寄りください。 

 

■主な展示製品・開発品 

・半導体パッケージ用 BT材料 【開発品】 

 CCL-HL832NS シリーズ（低反り） 

CCL-HL522シリーズ（高熱伝導率） 

CCL-HL972LF（低誘電特性） 

CCL-HL820シリーズ（チップ LED用） 

 

・高速高周波対応マザーボード用材料 

 

・LEシート（メカニカルドリリング用エントリーシート） 

 

・微細配線向け薬液 

フラッシュエッチング液 

ETS向けエッチング液 

銅表面粗化液 

ドライフィルム剥離液  など 

 

 

■展示会詳細 

JPCA Show 2016 プリント配線板技術展（PWB Tech 2016） 

会期：2016年 6月 1日（水）～3 日（金） 

場所：東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟 2D-04 

WEBサイト：http://www.jpcashow.com/show2016/index.html 

 

 

 

<本件に関するお問い合わせ先> 

特殊機能材カンパニー 企画開発部 TEL : 03-3283-4736 

機能化学品カンパニー 無機化学品事業部 TEL : 03-3283-4766 

http://www.jpcashow.com/show2016/index.html

